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Thermal_sim’n _2’nd PCBA STB 영역 모
델링 data 공유

**

• 모델명: BFX-UA300
• 부품명: Ass’y
• 제작처(Mold, Press): TBD / 조립양산처: TBD
• 내용: Thermal_sim’n _2’nd PCBA STB 영역 모델링 data 공유

7/22**ALT team 상세: 3D data
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Gap: 5mm: 바닥과 Case Bottom

Vented holes: Case Bottom

Vented holes: Frame_Net_Fabric


